
ค ำเตือน: ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะ Depository Receipts หรือ DR และเง่ือนไขผลตอบแทนก่อนตัดสินใจลงทุน เช่น ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของ
ตรำสำร ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ สภำพคล่อง สภำวะตลำดต่ำงประเทศ และกำรกระจำยกำรถือตรำสำรไม่เปน็ไปตำมเกณฑ์ เป็นต้น 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต บล .ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) เป็นผู้ออก และผู้ดูแลสภำพคล่อง 
(Market Maker) ของ DR ลงท้ำยด้วยรหัส 24 ที่จดทะเบียนซื้อขำยในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ข้อมูลและควำมคิดเห็นในรำยงำนฉบับนี้ อ้ำงอิงจำกแหล่งที่
เชื่อว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือ อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ ไม่รับรองควำมถูกต้องครบถ้วน และอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ

ห่วงโซ่ชิปเอเชีย พลังขับเคลื่อน AI
ASEMI24 |       3119 HK | Asia | Semiconductor

ASEMI24 อ้ำงอิงหลักทรัพย์ Global X Asia Semiconductor ETF (3119 HK) ลงทุนในหุ้นกลุ่ม
Semiconductor ชั้นน ำของเอเชีย 3540 บริษัท กระจำยตัวอยู่ในตลำดไต้หวัน (30%) เกำหลี (25%) 
ญี่ปุ่น (23%) และจีน/ฮ่องกง (22%) และมีกำรปรับสัดส่วนช่วงเดือน มี.ค. และ ก.ย.
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Note: The shaded area represents ±2 Standard Deviations from the mean 
based on 20week rolling data. Price reflects the underlying price converted 
using the DR conversion ratio; Source: Bloomberg, FSS

Asia’s Chip Ecosystem
ASEMI24 ลงทุนในกลุ่ม Semiconductor 
เอเชียทั้งห่วงโซ่กำรผลิตชิป น ำโดย SK 
Hynix (8.8%) ผู้ผลิตหน่วยควำมจ ำจำก
เกำหลี, MediaTek (9.8%) ผู้น ำชิป
ประมวลผลส ำหรับสมำร์ตโฟน จำกไต้หวัน, 
Tokyo Electron (5.6%) ผู้น ำอุปกรณ์ผลติ
ชิปชั้นน ำของญี่ปุ่น และ Cambricon (2.9%) 
ผู้พัฒนำ AI Chip ชั้นน ำของจีน 
เรำคำดว่ำก ำไรของบริษัทในกลุ่มนี้จะเติบโต
ในระดับสูงรำว 20–45% ต่อปีในช่วง 1–2 ปี
ข้ำงหน้ำ จำกกำรลงทุนใน AI Data Center 
ที่หนุนควำมต้องกำรชิป และเทคโนโลยบีรรจุ
ชิปขั้นสูง ทั้งนี้ ปัจจัยที่ต้องตดิตำมตอ่ คือ
ควำมต่อเนื่องของกำรลงทุนด้ำน AI จำก
กลุ่ม Hyperscalers

Key Data
DR Price 4.58 THB
UL Price 200 HKD
Conversion Ratio 1UL : 200 DR
Valuation 16x P/E
Est. EPS (12Y) 20-45% CAGR
Volatility 30 Days 56%
Note: UL = Underlying, DR = Depository receipt, CAGR = Compound 
Annual Growth Rate, P/E = Next-Twelve-Months Price to Earnings Ratio; 
Sources: Bloomberg, FSS

Riding on the Chip Wave
รำคำหุ้น Asia Semiconductors ในปี 2025 
แกว่งตัวในกรอบกว้ำง ก่อนเข้ำสู่จังหวะปรับ
ฐำนในเดือนมีนำคม 2026 จำกควำมกังวล
เรื่องสงครำมสหรัฐฯ-อิหร่ำน อย่ำงไรก็ดี 
รำคำหุ้นสำมำรถกลับมำฟื้นตัว หลังผล
ประกอบกำรไตรมำสไตรมำสแรก ในปี 2026 
ออกมำแข็งแกร่ง และแนวโน้มควำมต้องกำร
ชิปจำก AI และ Data Center ปรับตัวขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง
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Top 5 Constituents by 1-Month Performance
No. UL %1M %CCY V30D P/E Description

1 1303 TT 80.8 1.6 83 21 Nan Ya Plastic Corp – ผู้ผลิตพลำสติก  
เคมีภัณฑ์ โพลีเอสเตอร์ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์

2 2344 TT 68.5 1.6 102 7.8 Windbond Electronics Corp – ผู้ผลิต
DRAM เฉพำะทำงรำยใหญ่ของไต้หวัน

3 2408 TT 57.4 1.6 106 8.4 Nanya Tech – ผู้ผลิตชิป DRAM ส ำหรับ
คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์

4 285A JP 52.7 1.1 112 10 Kioxia Hold. (KIOXIA) บริษัทญี่ปุ่นผลิต
หน่วยควำมจ ำแฟลช และ SSD

5 1347 HK 47.8 2.7 100 143 Hua Hong Semiconductor (HUAHONG) 
ผู้ผลิต Chip ยำนยนต์ และอุปกรณ์ IoT

Bottom 5 Constituents by 1-Month Performance
No. UL %1M %CCY V30D P/E Description
36 6503 JP -9.4 1.1 52 25 Mitsubishi Electric – กลุ่มอุตสำหกรรม และ

อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงโครงสร้ำงพื้นฐำน
37 3653 TT -10.2 1.6 76 48 Jentech Precision – ผู้ผลิตชิ้นส่วนระบำย

ควำมร้อน และชิ้นส่วนโลหะควำมแม่นย ำสูง
38 6758 JP -10.3 1.1 30 16 Sony Group (SONY) ผู้ผลิตอุปกรณ์ 

Electronics และสื่อบันเทิงจำกญ่ีปุ่น
39 7769 TT -12.2 1.6 67 48 Hon Precision – ผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะควำม

แม่นย ำสูงส ำหรับอุปกรณ์ผลิตชิป
40 042700 KS -14.1 0.5 130 65 Hanmi Semiconductor – ผู้ผลิตอุปกรณ์

บรรจุชิปส ำหรับ HBM และกำรบรรจุชิปขั้นสูง
Note: DR = Depository receipt, UL = Underlying, %1M = Price Change 1 Month, %CCY = Price Change in Underlying Equity Currency, V30D = Price Volatility in 30 Days, P/E = Next-Twelve-
Months Price to Earnings Ratio; Sources: Bloomberg, FSS

ASEMI24: Depositary Receipt on ASEMI ETF Issued by FSS
DR UL %1M %CCY V30D P/E Description

ASEMI24 3119 HK 21.3 2.7 56 16 Global X Asia Semiconductor ETF  ลงทุนใน
อุตสำหกรรม Chip เอเชียครบห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้น
น ้ำถึงปลำยน ้ำ 
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